(19) 




Europfiisches Patentamt 
European Patent Office 
Office europ^n des brevets 






(12) 



(11) EP 0 939 583 A2 

EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG 



(43) Veroffentlichungstag: 

01.09.1999 Patentblatt 1999735 

(21) Anmeldenummer: 991 03577.5 

(22) Anmeldetag: 24.02.1999 


intri6* lAn^K 'i'k/ilA \4C\Rl( O./'^A 
Spi) ini w.^. nv9i\ lO/MH, nuOrx o/oH, 

H05K 1 3/00, B23K 3/06 


(84) Benannte Vertragestaaten: 


(71) Anmelder Resma GmbH 


AT BE CH CY DE DK ES Fl FR GB QR iEITLI LU 


38640 Goeiar (DE) 


MC NL PT SE 


Benannte Erstreckungsstaaten: 


(72) Erfinder: Pachechw6ll, Helno 


AL LT LV MK RO SI 


34477 IWlstetal (DE) 


(30) PrbritSt: 26.02.1998 DE 19808171 


(74) Vertreter Manttz, Fineterwald & Partner 




Poetfach221611 




80506 MIGnehen (DE) 



(54) Anordnung zur Bestuckung von Leiterplatten mit integrierlen Schaltungen 



(57) Anordnung zur Bestuckung von Leiterplanen 
(4) mit oberflSchenmontierbaren Bauteilen (9). insbe- 
sondere integrierten Schaltungen, mit Mittein (1, 3) zur 
Halterung der Leiterplatten (4) In einer vorbestlmmten 
Position, Mitteln (5, 6) zum Auftragen von Lotpaste auf 
die Kontaktierungsstellen (8) der Leiterplatte (4) fQr die 



AnsctnluSkontakte^der Bauteile (9) und Mitteln (10, 11) 
zum Aufsetzen der Bauteile (9) auf die Leiterplatte (4), 
wobei zur Emndgliclnung von Kieinserien mit geringem 
Kosten- und Zeitaufwand f Or jede Leiterpiattentype eine 
an diese angepaBte Halterung (1 , 3) vorgeselien ist und 
wobei diese Haitemngen (1 . 3) Idslaar auf einem Basts- 
trager (2) montiert>ar shd. 
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Beschreibung:^ . V ^ ■ [OO^tl' Nach^elnerAusgestaltungderErftt^ 

. _ . r • . V. -.c . - . 30.^ Baslstrager zwlscheh vferechiedenen Be^^^^ 

[0001] : Die vorliegende Erfindungtseififft eine Anord- eitionen' verschiebbar/ Die Verschidbung erfolgt dabei 

nung zur Bestuckung yon LeiterplalterVmit bbarflacinen- ' bdvofzugjt'ubeireihen Schli^^ der Basistrager ; 

montierbaren Bauteilen; insbesdndare' integriarten s aufgesetzt sein Icahh. bib verschi&den^^^ 

Scbattungen, mit Mittein zur IHatterungder Leiterplatteh schrttte k»inen' dadurch raumllch au^elnahdergezo^^ 

in eineryorbesttrhmten Position, Mittein zum Aiiftragen warden, wodurch sjch die Anordnung der BearbeitungsV. 

von Lotpaste;auf 'die Kbntaktierungsstellen der Leiter- nriifeel vereinfadhtr \ ' 

platte f Or die AnschluBkontakte der Baoteile und Mittelh ' [000i| - Beispiefsvyeiee kahn der BaysistrSger zwischen 

zum Aufsetzen'derBauteile auf die Leiierpiatte. to elher Leiteiplatteniihsetzstatiohr elniar Lptpasteriauf- , 

[0002] Autgrund des Fertigungs^biaut^s mussen tragstation.' einer BauteilbestQdkungsstatibn uri 

obsrflachenmontierbare Baiistaine ^mQ - Integrierle - Leiterplanenentnahmestatlon verschiebbar seiri. D 
Schattungen vor dem jeweiligen LotprozeB und/oder ei-'' ist bevorzugt, vfenn det Basistrage^r.in der Lp^^^^ 

nem anderweitigem FOgeprozeB einzeln auf die Leiter- auttraigpb^hion ubd In der BauteilbestOcljungsRpsj^^ 

platten Oder auf-entsprechend gestaltete Trager autge*" is arretiertiar l^t; Hierduich ,Wird sjcherg sicli . 

setzt werden. Dazu mussen an den vorgesehenen Kon- die Leiterplatten^ unti daimit die , kontaktierungsGtelleg 

taktierungsstellen die Lot- bzw. Fugepunkte vor dem stets in elner festgel6gteii ^ositbn befinden. .1 

Aufbringen des Bausteins mit einem Medium, beisptels- ' [OOC^] AIs Halterung ist bevorzugt eine' Aufhahme- 

weise Lotpaste oder elriem f Or die Fugeaufgabe vorge- platie mit dia Position det Lefterptett^ testlegend^n . 

sehenen Medium, beispielsweise Klebstoff, versehen 20 schlSgen ocJer Inidexstiften yorgesehen, In konstrukliv 

werden. AnschlieQendmuB der Bausteinmttseinen An- unaufWendigef Weise wird Kierdurch eirle Positionie-' 

schluSelertienten zielgehau aiif die mit dem Medium be- ' ning d(§r Llit^eipi^^^ rriit geringer Joieranz ermoglicht.. 

netzten Ldtpunkte^uf der Leiterplatte igfufgesetzt wer- Eihiegeh und Enftehrhen der Leiterplatten eind aiii^er-^ 

den. "dem einfacln. ^ 

[0003] Das Aufbringen des MediCinfts iiild das Aufsdt-^ [OOiO]'^ Nach einer weiteren Ausgestaltijng der frfin- 

zen der Bausteine:kanh''weitgeherid automatlsiert erfok dung iintfai^en die Mittel zum Aiiftragen des Mediums'^ 

' gen, wenn die jeweiligen Po8itk)nen festgelegt sind. Bei einei Veilahreihheit'niit iiihen} Auftragkopf . Per Auftrag- 

GroBserien ist es keiri' Problern,' dieise P^itbnen fast- • kopi l<ann dabei uber die Verfalireiniieit nacheini^der 

zulegeh und im Falle der Lotpaste de Lotpasten^uftnag* * zu den^einzeihenKontal^ierungsst verfahrbar seihi 
mittel sowie die Bautellbestflekungsmitlel auf diese Po-'; 30 Der Abftfagkoprkann alSeV a mishrere hinsichtllch 

sitlonen einzustellen. Bel Kleinserlen ist dies jedoch eih' ' der Anzahl urtd de; Aiiordnung ai die jeweiligen' Kbri-, 

erheblicher Kostenfaktor. Auch ist das Einstelien auf - " taktierungsstellen eines bder mehrerer Bautejle ange- 

verschiedene Leiterplatlentypen ieitaufwendig und er-- ■ paSta Atrftracfspitzeln aufweiseh, In diesem Fall werden, 

f ordert In der R egel speziell ausgebildetes Personal. " ' ' die genknnten KontSktierungsstellen gleidizeitig mit. 

[0004] DerErfinduhglieigtdie Aufgabezugrundevdie -35 dem Medium verselieri. , 

Anordnung dereingangs genanritafi Art so auszubilden, [0011] Bevorzugt ist es daibei; werin der Auftragkopf, 

daQ auch Kleirtserieh kostengunstig und mit geringem ' losbar mIt der TransppiftWi ftiurch die! 

Zeitautwand ausgefuhrt werden konnen. ^ Losbarke'rt wird vViederurn eih schneller Wqchsel d^es 

[OOOS] Diese Aufgabewirddadurch geiost, daQtOrje- Auftragkopf esun'd cfe| UmisiteDMng auf 

de Leiterplattentypeeine an dieseangepaBte Halterung andere Banjt^iie ent^^ . 

vorge3ehen ist^uhd daB diese Haiterungen (osbar auf - l^^^'^ Bei^pi^li^Wei^e kianh der Auft 

eineni Basi&trager mohtieiisiarsindr' ' * - ' MehrzaiilvoriNfidelrt^^ 

[0006] Durbh dieA/enwendung eiries Basistrggers, auf fahreinheh in din Libtpasitendepot eiritauchbar und an- 

welcfiem ah dfe verschiedenen Lelterplattentypeh an- schlieBend zu deh zu^ehorigen ^bntaktj^ 

gepaBte Halterungen losbar montierteir sind. kanh die ^ auf tier Leiterplaite Verf^rbar sind. Das Lbtpaslendepot 

erflndungsgsniSBei Anordnung schnell und kostengQn- kann dabei als Mulde niit Rakeleinheit ausgebildet sein,, 

stig umgdrQ^tet werden. Bei einem Serienwechsei muB in weiehe die N^adelh rinit einer vorbestinpiTiten ^intai/dh* 

lediglich die vorhandene Haltenjng von dem Basistra- tief e elnkui^erf^ Der beim Herauszieheri ax) den Nadein 

ger entfemt und diia an die neue Serie aiigepdBte Hal^ jeweils arihdlt^hde tropfen aufgetra- 

terung auf dem Basistrager inontiertweriden. Dies kann gene Loipastennrienge. " / ^ . 

auch durch nicht spezialisiertes Personal vorgenom- * [0013] Naeh 'eirier weiteren Ausgestaltung der Erfin- 

men werden, so daB ein Serienwechsel schnell erfolgen dung, die auch fur sich beansprucht wird, sind die Na- 

kann. Daruber hinaus muB lediglich fur jede Leiterplat- dein jedoch als an ihrer Spitze offene Hbhinadelri aus- 

tentype erne Halterung bevbrratet werden; wahrend im gebildet und weisen einen innerhalb der Nadel zwi- 

Qbrigen gruhdsatzlich dieselben Mittel verwendet wer- schen einer ersten Positipri und einer zweiten Position 

den konnen; Daher konnen auch Kleinsenen kosteh- verschiebbarunddlchtendgefOhrtenKolbenauf.dermit 

gOnstig mit der erfindungsgemaBen Anordnung ausge- der Nadel einen uber die offene Nadelspitze zugangii- 

fuhrt werden. chen, volumenverandertk^hen Aufnahmeraum fOr das 
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Medium, beispielsweise Lotpaste bildet Durch diese zwischen den einzelnen Bearbeitungsstatbnen erfolgt 

Ausgeste|un^ kann die Lotpastenmenga solv gpTp*^^ bevorzugt manuell. Insgesamt ergibt sicfe.da^rt tine ^ 

closiert wec9pn Jnsbesonde^ vorgeseb^R^ halbautomatische Anordnung. dietrotz niedriger Kosten 

sind/durcffjw^^^ eit^ s^hneHebtiri^.sjc|ier^Qe«ttokting:BTO^ ^' 
p^ste cdef an ?3etr^?q[elsptee ag^g^n ^ s [0018]^ -frlagft j^iRe^ weftef0o.Ausgestattung^r€rfln. ' 

trdpfen Wmeidbar od^r ejntfernj^ar siad.. Die l^otpa^ten- ; dung ist die Anordo.ungjZttminqlost weit^henctaas an 

'"enbewjrdlbiei c^^^ ^^^'^^ . ^ioh belcaorDten Einheiten. und.modulai' aufgebam. Der 

KoBe%bfrMti!prT|;. . . , ' . . Aufbau dgr AnpfdriHingiist dadyrch-J<ostengiinstlg. Au- 

[001 4] Diese Aus&estaltung hat zudara den ^fon^^ . , 3erdem, kpnnerr idle einzelnept Bpsta^idteile :spater an- 

die ajifgenc>mmene |-GtRastenmenQ$.unabhafjgjg^: io denyeltig w^iter^yei^ndel vysrdea* t ' ,a ? : 

voKcrer Ehi^u^^^^ [0019] Ein:AusfOhrung8b©i$piebderEffmdung ist in 

<iaS^ciie„Dp^iej!:n^n^^^^^^ dareZeiGhpung^dargestftlltit^ wird nachfolgend be-^, 

beschaffenhArt Jec .Kl9de^ uQd xlej] Eigensc|>^tten Oder sc^rieh^^i^s ^igea In schematisdior Darsfel- 

TroptegVtnfi^gandei;^ , Fig.Jt^, ..^,^-eine.5raufsfc^^ . 

konnen. beispiete^^^ V:.r.«na8^Anprdnufia:n ^r^O .n:c;c -.Mi 

mfttelvorgesehen-sein.iJ^^ , v ; Ji-oO- ,c -tcJ c^x 

tung der Erfindm^^^ ist der^olben mB ^einem zur Nagfcg/: . Fig^,2a, - d j ^ 9in«' ef8ndijng6Qema6e Dosieroinrichi 

^P^5®r>™"^?2» ^ ^yjt^^'^^^^^^^ £ 5r-)-tupg.invl^ri[ewchj«denani»«it8pQel^ 

Dnrcfj. Ausfahren des^ r.i.sv ' jm^n, -vc.^ . a v.. M^-.-.r. 

der Nadelspltzejn dje llp^astf^^dejne '^kS^v^^^jbkf^^, , ^ - -v .v. -.r.-if^^oil-.^r.^A 

dung der Lotpaste ab den Nadellfbi^eajg^iv^ Flg,''3a-bilw ^ebosisr^lnrjqNuogyonFigj^in.zw^^^ 

urid '^tf Ausbildungeiner Luf^^^^ ^ , .r ^yyefte^n^ftrtigtepprttoQen.^^ -. v . 

100151, ^Nach e^ner werte^en Aw$gesta|fjjne d^r Erfinrjr . •Fig,^ . , , ^ eir^^DepptsysiUirn'fOf die ecfi^ . 

dungiStcJ^rKoIbehihneThalbde/Nad^^^ . . j;r#Qe-P9stereiru;tohtMi?g. - ■< - 

einevwitere Position ve^ ,r . .^^g, ; '^^ ^ .3.;, - . ^ 

Aufrlalimevolurri^^ zu schaffeo.^^uf diese yv^se^tsani^^ ■ [002Q1 ,yac:)n.tolgpnd ywrej^V^- vorlli^nde^-Erfin^ 

die Nadisj nacheiriander mrt zw|rpder cnebrereb Stpfff n . 3o rein beispjelh^ft an^apd dec Ve/wendyng VQn i^paaJel. 

gefplft yjtepml^ie cfann gdmeinsani ag^ dlQ.yQrgesel^e^^^ cals .Mediipjbesctarieben, ^ yN\fd jedoch dar^uf lainge- 

neri RpsTtronen abqeset^ werden kp|iQen. Qne Mehrstr . ^ wies^^daadie^Erj^ndyng^nau^o die Applite^^ 

Kleb^off€iTuM^er5leiehe|iunifa0t,:.;f ., . > v - 

^^'f^ ^^^P""^^^^ f^M^.^^'- P>02ljt JDie injig. 1 tgezeigt^An^«^Jnvng um|Q3t eine ^ - 

KolIMn aebirdeten Aufna|imerayrne|.ein Tfopfe^i an^cler ,.^35 Autnahmeplatte- 1 , die mil einem §l>ScbH«en a«sgebil- 

NadfelspitZe durch Eintauchen^der gptOlg^j^ ^ted^m eir.;^|. ,detef>,Basi^traget2 losb^r^verfeund^ i>t Ai4 d-»r Aaf.„ 

nen welteren^Stoff f u§geblk^et wird, .\ 4*f l nahn^eplatte.l^ted Ap^ 

[^'!?l;..'^?ch ®'neyve^^^^ AjJs^9s,Uil^Mfig d^r.E%. / die eine, Uiterplatte 4.paeig€^n^ ein§etjbet Ist. tUber - 

dufi^jind Win^lzulr den als Schlitten ai^ebllde^n Bas^trager jL^igd^i^ . 

det, IrfslTesortder^ yitragchalferzeyg^^, yrid/pd«,r lyiittel . . ,f> Leiten3lat^n-4 zwisphen BearbeituogsgtationeEi A. B; Q 

zurEnwahhUngderNTaaelvorge^^^^ yndtt ve^gchiebbar. ^n:; r - - -^ - - 

Fplluri^^^er^N^^^^ [0022] ..Die erste.Be^erturigsstpSQrtA^ 

werdeh.tjber^ine EwaiTT^ : piattenelnsetzstation auj^eWicH H'*^*®*^®' <^ 

VIsKdsit^t def RussPgkeit vera^^ JK^rdea, $8 kgrinon platleg 4 in die Autnahinepl^o 1 . eingesetet wrden. 

aber aufch anlcrerfepliYsiljal^^ Oder ch#rT)ischej;Effekt3 14$ Die 'e«ig^e)zten Leltegj^ai^n 4^w^€in Pher Hpn 8a- . 

ausgbnu^ werd^^^^^ -sistrager ^anschlie^eqdjn eirie Lotpastenayftrag^tat^ 

desMfedilSi^^ / - " ; U' ^j " . c y l> o" B,verfal?ren. Die LotpaeteF^auni^g-^tation- B urn . 
[0017] . IN^^CH Bjftier weiteren AusM^^ dqr ^rfjrji- \ einee Horizontalfdiidereinheit S. mfttels welcher ein Aut- - 

dung amfpssenJJie BestOkliungsrnrtteJ,ai^ tragkopf 6 ^zwisQhen^inem Lptpastendepot 7 und^er 

heit mft eihetfl Lerlerptette 4 veilahrj^ar ist/ys^uBefdem sipcj Arret jermit- 

verschletfend Baufeiltypen^ anpaQBar i§t^ AilcB jdyrc& _ tel vprgesehen/um^den BasistragBr 2?jn einer vp^e- 

diese Aj^sgesteltung wird d^er ferienWechse(;id^^^^ J' stlmmt^p Positior>zu ^wtjerea^eF Auftragl«)pf 6 

und yerbilfrgt. jBSVoiiugt ist es. werin l^itteL^um ,autQ-. ' , ; an sejioer Unterseite eirie Vieizahi von/Nad^ln auf ; die 
matfscheft Auftr^^eri^detLotpaste una/pae,r|um aijtjpt * mit ihren Spjtzen Jadaslotpast^ndeppt 7 eintaychbar . 

mati^hdn BestOtkeh aer Leiterplatten ijiit 'Bautefef] und Qi)er deVLerterplatte 4"6p,weit absenkbar>sind, daB 

vorgdsphen sind/D^s Einlegen und/oder Erithplimen; T . ddie ypn den.N^eln ^ufgenommene Lotpaste auf die - 

der Leiterplatten aus der Autnahrtie erfolgt dag^g^n be- . . Kontakiierungsstellen 8 ^der Leiterplatte 4 abgesetzt 

vorzugt manuell. Auch das Verschieben der Leiterpiatte . warden kann. Die Nadein sind dabei an dem Auftrag- 
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kopf .6 in einer Anzahlund Anordnung vorhandefnrdie^ sch'ritten zUsammeh/Diefe ist insbesonderfe^B^^ 
den Kontd(!aldrungs.stefleni8 des airf der Leiterplatte' 4 ^* riervVortellhaft. Durch die Autnahmeptatte 1 mlttien An-' " 

anzubringenjden,Bdutei!s 9rehtsprechen.- schlageh 3, die auf dem Baisistrage'r 2 losbar befestigt 
[0023]:. Nach'beendetem Lotpastenauftrag'wird die^^: ist, ist die Pdsitioh xSarLeitei'platte 4 felativ z^^ 

Arretierung gelosl-und der Basistrager2 mit der Leifer- s trager 2 festgeiegt DiesSr wiedefumisf durch die Arre- 

platte 4 in die-BauteiibestOckungsstation C verfaliren; ' tierung in dan Bearbeituh^setationerl B und C stete ; 

Die Bautejlbe^uekungsstation € 1st wiederum mit eiiier gleichbidlbehd posKibniert, so daB der Lotpastenauftiag / 

Horizontatfotdereinheit :1Q versehen, durbii welche ein und die BaiiteilbestGckuhg sehrex'alct ausgetOhrt wer- 

BestOckungskopt 11 zwischen einenri Bauteilma^azin • den kSntieni' - " •• - 

1 2 und der Leiterplatte 4 verfahrbar ist. AuBerdem ist in io [0028] Die erfiridungsgemSBd "Anbrdnung kann in 

der Bauteilbestuckungsstation C ebentalfe eine Arcetfer- " einfacher Weise und schnell zur BestOckuhg verschie- ' 

vorriclitung zur Arretierung des Basistragers 2 in einer dener Lditerplattentypenausgfetlegt werden. Hieirfur wird 
vorbestimnnten Position vorhanden. Der Best Qckungs— ) die Aufhahmeplatte 1 Vom Baslstriger 2-g^l6st und 

kopf 11 kann beisplelsweise eine Saugpipette zur Auf- -durbh eihe iandere Aufnafiriieplktle r ersetzt; die ah die 

nahme der Bautelle 9 unmfassen sowie eirie ZehtrieFein* zu bestQckendeLelterplafte 4 dngepaBt let. also dieser ' 

heit. um die autgenomnnenen Bautelle 9 vor dem Auf- entsprech^hde AnsdiliQe 3 aufweist:' ^benso kann der 

setzen auf die Leiterplatte 4 zu zentrieren. Defr BeslOk- Autlragkopf 6 aijsgewechselt werderi, wenn die Leiler- " 

kungskopf 1 1 ist dabei so ausgebitdet. daB verschiede- ' platte 1 mit eirlerrn anderskrtigeh Bauteii 6bdstQ6kt wer- ' ; 

ne Bautelle 9 von ihm aufgeno'mmen werdiBh konherf. ^' ' den soil. 'E»n Ausiteusch des BestOckungskopfes 11 ist ' 

[0024] Nach beendeter BestDckung der Leiterplatte 4 20. in de^Rege^nlcht erforderllch, da dieser zur Auf nahme 

wird der Basistrager 2 in die Lelterplattenenthahmesta- ver^Hledidnartlger Bautetfe 9 aUsgebildet ist. Aufgrund 

lion D verfahren. Hier kann die ferttg^bestOckte Leitdr- dieser einlachen AhpaBi^iBrkeit der Anordnung konhen ' 

platte 4 von der Aufnahmeplatte 1 entnommen Werden. - mit dieser kostengOnstig aucli^'Kleinserieh ausgef Qhrt 

Desweiterenist, wiamitlSangedemfetrimBereiclTfder werden. ' 

Bearbeitungsstationen B und C eine Schutzverkldidung [0029} Dfe^ in deri Fi^uiren 2 und 3 dargesteltte erfin- 

vorgesehen. Hierbei kann es skrh insbfidsohdere lim dl- dun^gemSBe Dbsiervorrichtung umfaBt ctine an ihrer 

nen Aluminiumraiimen mit Makrokmvefgldsung hah- ' SpifSE(9 f4-dHen& Hohlnadei15Jnwetehereinkolben16 : 

dein, die etnen freien Einbfick auf den Arbeitsablauf er- ' zwischeh einer ^rsten Stellung und ein^r zweiien Stei- 

mogricht. ' " ^ ' lung verschiebbar und dichtend gefOhrt ist; In der in Fi- * 

[0025] Zur Bestuckung einer Leiterplatte 4 wird dieee ' 30 gur 2a dargestefften ersten Positiori des Kotbens 16 fagt 

in der Leiterplatteneinlegestation A zwischeh die An- ' dieser mit seinem zur Spitze 14 der IHohlnadel 15 wel- ''.^ 

schlage 3 der Aufnahmeplatte 1 eingelegt. Arischlie- '* senden£ndel7au6derNadel6ffhung IBheraus.lride^^^^ 

Send wird die Aufnahmeplatte 1 mit derLeitiarplatte 4 ^ in Figur 2c dargestellten zweiteh Position ist. das Ends / 

durch manuelles Verschieben des Basistragers 2 in die ^ 17 des Kolbens 16 gegenOber der Nadeloffnung 18 da- ""^^ 

Lotpastenauftragsstation B verfahren und dort dingera- 55 geg^ri in das Nadellnnere zurOckvefsettt und blldef zu- ' 

stet. Uber einen Schalter wird nun der Lbtpasteriaufirag- sammen mrt Qer Hohlhadel l 5 einen Aufnahmeraum 19 

vorgang akliviert. HierfOr f§hrt der Auftragkdpf 6 Ober ' fur das zu dbsierende Medium. ' ' 

das Lotdepot 7 und senkt sfch soweltab, daB die Nadelh [0036] • Ober bihe nur durch Pfeile 2Q angedeutete ] 

eine gewOnschte Menge Lotpaste aufnehmen l®hnen. ^ Veffahrelnrichtuhg' 1st die Hohlnadel 15 zwischen ver- 

AnschlieBendverfahrtder Auftragkopf eOberdieLeWr- 40 schied^nMStattonen verfahrbar. Ihsbesoridere ist did . 

platte 4 und senkt sich wiederum ab. bis die Lotpaste l-(ohlnddel 15; wiain Figur 2b dargestellt, in das iu do- 

auf den KontaktierungsstellenStler Leiterplatte 4 abge- " sierehde l^edlum 21 eintauchbar^ beisplelsweise in ein; ' 

geben werden kann. . . . hv ; - !: - Lotp^$tendepot.'\^h dort ist die Hohlnad^^^ 

[0026] Nach ZurQckfahred des Auftraigkopfes 6 wird Absetzpositbn verfahrbar, beispiebswelse; bi die in Figtir 

der Basistrager 2 mit del' Leiterplatte 4' in die Bestflk- 45 2d ddiVgekellte (-btpas^enauftragstatj^^ tn welchdr eirie ^ 

kungsstatkxi C verfahren und wiederum elngerastet. Lelterpl8[tte 4 ahg^relnetist: 

Durch Schalterbetatigung wird dann der BestOckungs- [0031] ' Did Dosierung von Lotpaste mit der eifin- 

vorgang aktiviert. Hierf Qr verfahrt der BestOckungskopf dungsgeirSijen CibslervbTrichtung erfblgt in der hadv 

1 1 Ober das Bauteitmagazin 1 2 und senkt 8k:h zur Auf- folgehd bisschriebenen Weise. Zunichst wird der Kai- 

nahme eines Bauteils 9 ab. AhschlieBond verfahrt tier ^ ben 16 mit seinem Ende 17 aus der Hohihadef 15 aus- . 

BestOckungskopf 1 1 Ober die Leiterplatte '4 und setzt gefahran. in dieser Stellung wird die Hohlnadel 15 in die 

das Bauteil 9 in der vorgedeheneh Position auf der Lei- Lotpaste 21 eingetaucht und bel eingetauchter Hohlna- 

terplatte 4 ab. Nun kanh der Basistrager 2 wieder aus- del 15 der Kolben 16 in seine zweite; zurQckgezogene 

gerastet und anschlieBehd in die Leiterplattenenthah- Steliung verfahren. l-iierbei wird Lotpaste 21 in den ^ 

mestatibn D verfahren werden, wo die Leiterjplatte 4 von ss durch den Kbiben i 6 und die IHohlnadel gebiideten Auf- 

Hand entnommen wind; nahmerauni 19 gesaugt. 

[0027] Der beschriebene Bestuckungsvorgang setzt [0032] Nun wird die Hohlnadel 15 aus der Lotpaste 

sich also aus manuellen und automatischen Arbeits* 21 herausgezogen. Die in dem Aufnahmeraum 19 vor- 
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handene Lotpastenteilmenge bieibt dabei auf grund der nee Depotsystems 25, in das die Nadel 15 bzw. mehrere 

^ Abdipintji^Q^^ Koibens 16 inndrt;talb d6F:!Sl9d9l «15rintr Naddla fiber jdicbtende'dfincifigen 26.ln ein Drod(gefd8 

denifAuViahrneraurn 19 gehalten. :(^iirt yirird di&Hphlna- ^ 27 Bintaudien. .In tiem durch da&DrucKgefaG 27^ebil- 

del i 5 pber 4(e Konta]aiemngssteUe 8 auf der Leite^lat- deten lnnenraum^8dsl ein Resdn^dr ^.das:ai42ubrin-^ 

te 4 v0Efahren.,Nach AbsgnJ^en.der^Mohlnadef 1^ ^Ird s gende Medium-2lj gebi}d^.cDer Behalter 27'lCBinh nach 

der^Kplben 16 aus der Hohlipade|. 1 S-au^^efat^rervund , ; dem Eintauchen VEbPZugsweise gepulst iMter P(uek ge- 

die Lotpastenteilmenge aus dem Aufnahrperaum ) 9 auf setzi werdea Zudem sind dte^in^ dieser Anmeldung be- 

die .Kpi;ital^je£un9ssteiie 8 f bgesejzt^,: ^nscjtviieJ^nd^ scliriebenen ^andaren' Enef gieelntiage wie beisfjieiswei- 

Icann jTiit der eifindu^pemaQenJDosierejnriciitung er- - . se UltrascMl, -Warmeoind xiergidichen'Siniultan Oder 

neuteine Lotpastenteilmenge aufgenommenupd auf. eK. abwephst^lrjd mdgiich, % .rvj. r ri. z ^ 
ne.weitec^ Kontaktier^ngsst^lle abgesfetzt werq|en. - ■ v , : :5-f l r :^. -^':.r -^ ?/ , ; ^ : 

[0093] ^ Vy lain FigjLirj3dar9e^el^^ k^^ Be2ug»2eichenHnifr C nc^ a ■ ^ : j.^m. . 
nacjel ASvauc^ zwei^c^er mebij^ed^ vv-'e - i e. ?.e:? " . > 

wacden.^ie[|URWlrd 0i(|HD^^^ [0037} j: „y v: -:. -t^L-sr ir. . . . i nt. . 
be^chrjebegeayyejse ic» ^^^^ J5 t : ':,qk,^uhc &c>v: 

und eineTeilmepgex^^^ v 1 ..Aufnahgieplatte v.? / .^ 'm-? -.^ ^ , .0 

ren.deskolben^ J6( irx^einezw^^^ 2 -vBaslsirag^r ;> ^ur.^ -Qrji . 

me^j. NacfjHepu^zlahencjerbol^ 3 An^hlag n • i 

Stan Medium ^dwifjCl die Hphlnj^el .1 5 \n»\t\ zweites - 4 ^W^iterplatte. M . 3 

Medium 2^,!fet^ucbL.Nun ^ 5 Hprizontatf^rdereinheft^ }* ,i ^11 : 

dritte, ooch welter iridic * 6 ifl^uftrpgkqpf- pr : : ^: ; v: - 

Stailung yerfahr^.;und da^urch^ oinp-jlj^ifeienae', 7 LptpaQleodeppt^ ; t • jj ' .^pfc -e/s - : 

des,^wejten MedWg 23.in die Hohinadk 15 geei^ugg ^ 8 >Kontja|;Hoxy.n9^H^lr c- .r^cv r^i- 

Nach Herausztehen^erHohli^ellSausjj^^^ 9 BeuteH r :^ • r=e f ua^ 'rit -rl ^, .?c . 

Medium 23 kdnnen die beiden Mediumteilmengen in der J?^ 1 0 (Horii^QotQif disd^reinhe^n ^ " ' > 3^ - n& 

zuyort^sclviebenen Weiseauf eine gevi^nsclite Posf^ ' c11 BestOcKwgsKispif ^ . e C - . . i^o 

tionabgeseit^^^yerden. BeldenMedlenkarme^ 12 iBauteilmag^la r io ;:. . r .r <; / : r /^f 

spielsweise hebeaLotpaste um Beiz-. lose^.-Klj^tZi^Gdpr - 13 ,Schutzv^fKleidung: 

Reaktionspipel tiaodeln. Es l^onnen gn^satzlich in 14 Nadelspit^e v, ^ i.nAy 

der besctiriebenan Weise auch m.ehr als^werMed^^ 15 IHohlnadel 

teilrpeogen vQTj jJer HoWn^^ 16 Kolberj A ^ ■'^o:^: :^^-f^^' 

[OQ34] . Niqht darge$leljii.:Sind ^N4|tlel. durch welcbe^an.,c . 1 8 ..Naideloffnung.tp -.jt i ^ - ■■■ 
der,Au8ensej)l^ der'Hc^inadel anhangendesuN^ec^um^ 19 A,M(a$hrn3nyolufT)en * t/.: 
oder^an der Spkie 14 der.H(^lnadel 15 gebild^^^ 20 :Pfeil^^»- v -ri" -^...C' 
diurn^ropfjSn entfemt, werden k6nri,eh, damlt/c|^ §utgo> & ; ^1 Medium^ i - ^ v v 5 • ^ ■ h: -t. :' 
nommene Medigmteilmenge augschfi^^^ 22 .e|ste.S:Medium_ -.©r '• :«..: . i 
Aufhahmeraum 1 9 bestimpnt. wird pies konnerv ^ r 23 zweites N/lec(ium 
strelf^ Abb}a8;oder Absp^lrrjjtteLsein. i^ '^ 25 Depotsy^tenb r. > , . ? / 2' , 
moglgSi., sip?, - T^®**! f® -^®^W7^®'''?P"9ftn'^H'^ 26 defmiarte Offnung.-. . t .j 
bewuEttes Anhaingerj ^ d^a Ai^j^n^a^cle^ - 27 B9l;4ttQr . ;-o/ir - k. y 
IScKjprpurcfjitropfenb^^^^ 28 JteJ^lterirvieriis -iV-^ • s ' -^^ 
nad^Pt ^^^^^ZMnphr^en^Eber^^^^^^^ 5iacge€$elltd8lnd ^ A Leltfirplat^nejtnELege^iation^ ^- 
au^er^emi/littel, durch welche B Lotpastenauftragstation : 
brat^mnWrsetzi j^ C BauteilbeetCtel^ingsstplion^ .< : ,• 
Aufn^rne dee K^pdiunis In den ^ D Leiterplaltenenlnahrnestatlon, ^ . . ^ ^ 
untersi&tzeh. Dies korihen beispielsweise Ult^ c > ^-^^ * . v 
zeuger9eip.,pur^heineEcwarmung Jcpfinen-chOT^ , ,^ . . ^^f. . ^ - 
und/pdej^physilcallscbeEffe^^^ PatentaneprQche r . 
spielsweise um di^ f<vlebngkeit, Thixot^ so > ^ vi . 
sitdt^des Me^iunoiizu verindem. ^ r 1. Anordnung,zurpe8t6j^k,ungypnLs!Flerplatten(4)mit 
[OO^Sj' ^ Bei yenwendung von Kiebstoften, injsbesonde- » . . oberflacheomoritieiljarenc gauteilpn (9), insbeson- 
re von Witendeo Klebstoffe^n. kann z;usat^ich jdurch et-^^ • dere integrlertpn^SchartungeEi^mrt Mittein (1 ,-3) zur 
nen Energieeintrag cfe Benetzungslq^ensltat zu den . HalterungderLeiterplatten (4) in-^nervorbestimm-' 
Obertl^cheh gesteigert warden. AuBerdem konneruEf- ^ ten Position,: Mittein (§. ^um AuftrageniOines Me- 
fekte erzi^tt werden, die. "eine ifKushartung eines l^^ieb-- . diun^j^auf die. LeiterpJatta (4)aind.,Mltteln (10, -11) 
stoffes. zum Belspiel die Polymerisatk>n.,beeinflu6^Qn. - zum Aufsetzen der Bauteile (9) auf die Leiterplatte 
[0036] Fig. 4 zeigt die geschnittene Seitenansicht ei- (4). ^ 
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dadurch gekennzeichnet, 
daS fur jede Leiterplattentype eine an diese ange- 
pa(3te Haiterung (1 . 3) vorgesehen ist und daB die- 
se Haiterungen (1. 3) iosbar aut einem Baststrager 
(2) montierbar sind. 

2. Anordnung nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzetchnet, 

daB der Basistrager (2) zwischen verschiedenen 
Bearbeitungsposftionen (A, B, C, D), insbesondere 
zwischen einer Leiterplatteneinsetzstation (A), ei- 
ner Lotpastenauftragstation (B), einer Bauteilbe- 
stQckungsstation (C) und einer Leiterptattenent- 
nahnnestation (D), beispielsweise mittels eines 
Schlittene, verschiebbar Ist, wobei der Basistrdger 
I (2) in der Lotpastenauftragstation (B) und in der 
Bauteilbestuckungsposftion (C) bevorzugt arretier- 
bar ist. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 Oder 2. 
dadurch gekennzelchnet, 

daB ais Haiterung eine Aufnahmeplatte (1) mit die 
Position der Leiterplatte (4) festlegenden Anschla- 
gen (3) Oder indexstiften vorgesehen ist. 

4. Anordnung nach einem der vorhergehenden An* 
spruche, 

dadurch gekennzelchnet, 
daB die Mittel zum Auftragen des Mediums eine 
Verfahreinheit (5) mit einem insbesondere iosbar 
mit dieser verbundenen Auftragkppf (6) unnfassen, 
welcher Insbesondere nacheinander zu Kontaktie- 
rungssteilen (6) auf der Leiterplatte (4) verfahrbar 
Ist und bevorzugt mehrere hinsichtlich der Anzahi 
und der Anordnung an dfe jeweillgen Kontaktie- 
rungssteilen (8) eines odor mehrerer Bauteile (9) 
angepaBte Auftragspitzen aufwelst, wobei der Auf- 
tragkopf (6) bevorzugt fiber ein Mehrachssystem, 
vorzugsweise programmlert, In die gewOnschten 
Positionen bringbar ist. 
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6. Dosierelnrichtung nach Anspruch 5, ^ ' 
• dadurch g^kdvinzeichnot, 

daB Mittel vorgesehen sind, durch welch6 auBen an 
der Nadel (1 5) anhaftendes Mediiihi, Ihsbesondiire 
an der Nadelspitze (14) ausgebildete Troplen. ver- 
meidbar oder entfembar ist 

7. Dosierelnrichtung nach Anspruch 5 Oder 6, 
i dadurch gekennzelchnet, 

daB der Kolben (16) mit seinem zur Nadelspitze 
(14) weisenden Ende (17) aus der Nadeioffnung 
(18) ausfahrbar und/oder tnnerhalb der Made! (15) 
In mindestens eine weitere Position verschiebbar 
ist, um ein zusatzlkshes Aufnahmevolumen fOr ein 
weiteres Medium zu schaffen. 



8. Dosierelnrichtung nach einem der AnsprOche 5 bis 
7. 

dadurch gekennzeiehneft, 

^0 daB Mittel zur Erzeugung von Vibratlonen und/oder 
zur Erwdrmung der Nadel (15) vorgesehen snid. 
insbesondere Uttraschallerzeuger. 

9. Dosierelnrichtung nach einem der AnsprOche 5 bis 
8, 

dadurch gekennzelchnet, 

daB ein Depotsystem (25) vorgesehen ist, das el> 
nen Behalter (27) mit einer definlerten Offnung (26) 
aufweist, durch den die Nadel elnbringbar ist und 
30 welches insbesondere mit einer Druckeinrtchtung 
versehen ist, um das Behalterinnere (28) unter 
Druckzusetzea 

10. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
3S sprfiche, 

ctedurch gekennzelchnet, 
daB die BestQckungsmittel eine V»rfahreinheit (1 0) 
mit einem BestOckungskopf (11) umfassen, welcher 
bevorzugt zur Aufnahme verschledener Bautellspit- 
40 zen auegeblldet ist 



Dosiereinrichtung zum Dosleren flOssiger oder pa- 
stoser Medien aus einem Vorratsbehalter mit min- 
destens einer mit Ihrer Spitze (14) in den Vorrats- 
behalter eintauchbaren Nadel (15), durch weiche 45 
eine Teilmenge des Mediums aufnehmbar ist, ins- 
besondere zur Verwendung in einer Vorrichtung 
nach einem der vorhergehenden AnsprOche, 
dadurch gekennzelchnet, 

daB die Nadel (15) als an ihrer Spitze (14) offene ^ 
Hohlnadel ausgebildet ist und einen innerhab der 
Nadel (1 5) zwischen einer ersten Position und einer 
zwerten Position verschiebbar und dichtend gef Qhr- 
ten Kolben (16) aufweist, der mit der Nadel (15) ei- 
nen Qber die offene Nadelspitze (1 4) zuganglichen, ss 
voiumenveranderlichen Aufnahmeraum (19) fOr 
das Medium blldet. 



11. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
sprOche. 

dadurch gekennzelchnet, 

daB Mittel zum automatischen Auftragen des Medi- 
ums und/oder Mittel zum automatischen Bestucken 
der Leiterplatte (4) mit Bauteilen (11) vorgesehen 
sind. 

12. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
sprOche, 

dadurch gekennzelchnet, 
daB das Einiegen und/oder Entnehmen der Leiter- 
platte (4) und/oder das Verschieben der Leiterplatte 
(4) zwischen den einzelnen Bearbeitungsstationen 
(A. B. C, D) manuell erfolgt. 

13. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
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sprOche. 

dadurch gekennzelchnet, ; ' :/! :s: ->;\" 
da6 die Anordnung zumind^s^ mftgehend aus^ 
sich bek9nnt0,n Ejnheitenpnd instbesoadfi^ 
fecaufgebautfsti . ? I' 

■ » ' •■ > r ■■ 
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